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報名流程
1. 加入/註冊

台灣就業通會員

2. 產業新尖兵試辦計畫網站
報名課程

3. 繳交簡歷表
Mail至soniatsai@m365.nycu.edu.tw

4. 訓練單位審查
並mail通知結果

5. 確認報名並繳交相關報名資料：
(1.) 回傳切結書簽名檔案；
(2.) 繳交身分證影本檔案；
(3.) 與課程訓練單位簽訂訓練契約。

6. 完成報名
與開訓通知
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報名步驟(1)-搜尋產業新尖兵網站+登入
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報名步驟(2)-申請參加計畫
• 完成台灣就業通會員註冊+登入
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報名步驟(3)-開班資料查詢條件

• 選擇開訓日區間：今天～110/12/31
• 課程名稱搜尋
→多元半導體產業人才養成班
→AI跨領域數據科學人才培訓班
→光電與AI生醫產業人才養成班
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報名步驟(4)-申請參加計畫
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注意！
要登入會員才會顯示

“申請參加計畫”



報名步驟(5)
-完成“我喜歡的是”並同意規定送出申請
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報名步驟(6)-線上簽切結書

可使用手機進行線上簽名作業(以
產出的Qrcode進行)

就可以不用印紙本簽名

簽名後點選送出
即完成線上簽名
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報名步驟(7)-繳交簡歷表到訓練單位

• 如已系統報名完成，請mail至soniatsai@m365.nycu.edu.tw通
知訓練單位

• 並提供簡歷表pdf檔做審查，簡歷表格式不限，包含相關背景、
對開班課程之興趣描述等，詳細說明可參閱各班簡章。
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報名步驟(8)-審查通知後補齊相關資料

• 完成審查後，訓練單位會發送mail通知
• 並依通知將報名資料繳齊：
(1.) 回傳切結書簽名檔案；
(2.) 繳交身分證影本檔案；
(3.) 與課程訓練單位簽訂訓練契約。
• 以上完成後，於開訓日當天進行報到（線上會議室登入），實際
錄訓以開訓日當天為主，如當天無法到場請務必來信通知！

10


	投影片編號 1
	報名流程
	報名步驟(1)-搜尋產業新尖兵網站+登入
	報名步驟(2)-申請參加計畫
	報名步驟(3)-開班資料查詢條件
	報名步驟(4)-申請參加計畫
	報名步驟(5)�-完成“我喜歡的是”並同意規定送出申請
	報名步驟(6)-線上簽切結書
	報名步驟(7)-繳交簡歷表到訓練單位
	報名步驟(8)-審查通知後補齊相關資料

